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网络研讨会如何进行？

§ 所有与会者均采静音

§ 透过“问号”图标提问

§ 问与答时间提供回复

§ 研讨会结束后演示视频发布

工作人员

§ 主持人: Lico
§ 主講人: Saxo
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主要内容

§ Ucamco公司简介
§ YELO阻焊优化功能介绍（MAJ）
§ 软件演示直播

§ 问与答
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Ucamco 为全球 PCB行业服务
激光绘图机

§ 一流的性能

§ 绝佳稳定度

§ 超细线能力

PCB 制造工程软件
§ Integr8tor, UcamX
§ Web-based: iamcam, Communic8tor
PCB 设备前端处理软件
Gerber 格式开发: X2, X3, Gerber Job
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为什么要调整阻焊？

§ 增加对位能力

§ 避免绿油上焊盘

§ 提升阻焊工艺良率

§ 避免焊盘与外部铜短路

§ 防止焊料不足焊接缺陷

§ 减少贴装制程的人工干预

§ 满足终端客户要求
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特点

§ 一般优化:
§ 阻焊环 soldermask ring
§ 负净空度 overhang
§ 开窗间距mask to mask
§ 隔焊 solder web (dam)

§ 过孔优化:
针对过孔阻焊设计
创建过孔开窗
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特点

§ 大铜皮开窗优化

§ 脖子位开窗优化
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特点

§ 舒适与便利的用户介面

§ 可保存和重复使用的
配置参数

§ 为每个优化步骤
添加备份层
以进行快速比对
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§ 软件演示直播
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§ Lico问与答答复
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好处

§ 提升阻焊工艺能力

§ 无与伦比的优化范围

§ 一键到位全自动运算处理

§ 防止焊料不足

§ 阻止短路发生

§ 改善贴装工艺的立碑空焊问题

§ 达成客户要求
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有兴趣吗?可通过 webinars@ucamco.com與我們联系

未回答的问题网络研讨会后，将通过电子邮件答复

我们期待您的反馈

将通知您新的网络研讨会

感谢您今天的参与。

mailto:webinars@ucamco.com
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